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1. Descripcién de contenidos
1.1. Breve descripcion (en castellano):

: Conceptos de disefio: Introduccién al disefio.

: Bauhaus. La escuela que evolucioné el mundo.
: Metodologia del Disefio Industrial.

: Ergonomia y Disefio.

: Evaluacion de productos.

: Ingenieria Concurrente .

: Impacto ambiental.

:T.R.IZ

: Biénica y Disefio.
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1.2. Breve descripcion (en inglés):

: Design Concepts: Introduction to Design.

: Bauhaus. The school that evolved the world.
: Methodology of Industrial Design.

: Ergonomics and Design.

: Evaluation of products.

: Concurrent Engineering.

: Environmental impact.

:T.R.IZ.

: Bionics and Design.
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2. Situacion de la asignatura
2.1. Contexto dentro de la titulacion:

La asignatura se encuentra en tercer curso, en el segundo cuatrimestre.

La asignatura se encuentra relacionada con todas las asignaturas que traten temas de
disefio, proyectos, estructuras o materiales. Es una asignatura en la cual se aprende a
ver desde un punto de vista del disefio cualquier elemento industrial. Por otra parte es la
Unica asignatura de toda la carrera que aborda desde el punto de vista del disefio la obra
ingenieril.

Es una asignatura fundamental para poder abordar con un minimo de garantias el disefio
de cualquier obra de ingenieria.

2.2. Recomendaciones:

Se recomienda haber cursado las asignaturas de Dibujo de primer curso y tener
conocimientos generales de:

. Elasticidad y resistencia de materiales .

. Célculo estructural .

. Materiales de construccion .

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):

Los objetivos generales que se pretenden mediante su docencia son la adquisicion de los
conocimientos necesarios para que el alumno a través del disefio pueda resolver
graficamente cualquier problema que le pueda surgir a la hora de realizar un proyecto de
ingenieria. Se intenta pues cubrir un vacio existente actualmente en los estudios de Grado,
entre los conocimientos tedricos necesarios para cualquier

técnico, y la posterior aplicacion practica de dichos conocimientos resueltos en los

planos, que serviran de base para la materializacion de la obra ingenieril.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1. Competencias especificas:



4.2. Competencias basicas, generales o transversales:

» CB4: Que los estudiantes puedan transmitir informacion, ideas, problemas y soluciones a un publico tanto
especializado como no especializado

* CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomia

» GO01: Capacidad para la resolucién de problemas

» GO04: Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica

» GO07: Capacidad de analisis y sintesis

» GO09: Creatividad y espiritu inventivo en la resolucién de problemas cientificotécnicos

» G10: Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

» TO01: Usoy dominio de una segunda lengua, especialmente la inglesa

» TO02: Conocimiento y perfeccionamiento en el &mbito de las TIC's



5. Actividades Formativas y Metodologias Docentes
5.1. Actividades formativas:

» Sesiones de Teoria sobre los contenidos del Programa.

» Sesiones Practicas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informatica.

» Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates,
tutorias colectivas, actividades de evaluacién y autoevaluacion.

5.2. Metologias docentes:

» Clase Magistral Participativa.

Desarrollo de Practicas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informatica en grupos reducidos.
» Tutorias Individuales o Colectivas. Interaccion directa profesorado-estudiantes.

» Evaluaciones y Examenes.

5.3. Desarrollo y justificacion:

Sesiones académicas de teoria: Cada uno de los temas se iniciard con una breve descripcion, a modo de sumario de los
contenidos del mismo, incluyendo la bibliografia especifica recomendada para el mismo, continudndose con una exposicion
de la teoria concerniente al tema. Se realizara con pizarra, videoproyector, entornos multimedia y modelos materiales. Su
duracion sera de 30 horas presenciales.

Sesiones practicas en laboratorio: Se realizard una practica durante el cuatrimestre consistente en el disefio de un producto
industrial.

Trabajo en grupo reducido: Se propondra a los alumnos que trabajen sobre la practica en grupos de 2 a 4 alumnos para
contrastar ideas y soluciones.

Técnicas virtuales: Mediante el uso de la plataforma Moodle aplicada a los contenidos de la asignatura.



6. Temario desarrollado:

Tema 1: Conceptos de disefio: Introduccion al disefio.
1.1. Conceptos béasicos

1.1.1.Conceptos de disefio.
1.1.2.Percepcion del objeto.
1.1.3.Percepcion visual.

1.2. Elementos basicos.

1.3. El color.

1.3.1.Teoria del color.

1.3.2.El circulo cromético.

1.3.3.Colores primarios.

1.3.4.Color, luz, armonia y contraste.
1.3.5.Escalas y gamas.

1.3.6.Significado del color.

1.4. Composicion.

1.4.1.Proporciones.

1.4.2.Proporcion y simetria.

1.4.3.Laregla aurea.

1.4.4.Color, luz, armonia y contraste.

1.5. Tipografia.

Tema 2: Bauhaus. La escuela que evolucion6 el mundo.
2.1. Introduccion.

2.2. Influencia de la Bauhaus en el disefio.
Tema 3: Metodologia del Disefio Industrial.
3.1. Introduccién.

3.2. Técnicas del Disefio Industrial.

3.2.1. Técnicas de analisis del problema.
3.2.2. Técnicas de busqueda de soluciones.
3.2.3. Técnicas de evaluacion.

3.2.4. Técnicas de fiabilidad.

3.3. Técnicas de andlisis del problema
3.3.1. Entrevistas y cuestionarios.

3.3.2. Inconsistencias visuales y funcionales.
3.3.3. Busqueda de documentacion.

3.4. Técnicas de busqueda de soluciones
3.4.1. Desbloqueo mental.

3.4.2. Brainstorming.

3.4.3. Sinéctica.

3.4.4. Analisis funcional

3.4.5 Cuadros morfolégicos.

3.5. Técnicas de evaluacion.

3.5.1. Analisis econdmico y evaluacién monocritica.
3.5.2. Toma de decisiones multicriterio.

3.6. Técnicas de fiabilidad.

3.6.1. Analisis preliminar de riesgos.

3.6.2. Analisis de los modos de fallos y efectos.
Tema 4: Ergonomia y Disefio.

4.1. Introduccion.

4.2. areas de trabajo.

4.3. Macroergonomia.

4.4. Ergonomia aplicada.

4.5. Comprobaciones.

4.6. Juntas de retraccion y dilatacion.

4.7. Proceso constructivo.

4.8. Aplicaciones y ejercicios.

Tema 5: Evaluacion de productos.

5.1. Evaluacion Heuristica.

5.2. Checklists.

5.3. Observaciones.

5.4. Entrevistas.

5.5. Cuestionarios.

5.6. Andlisis de relaciones.

5.7. Analisis de distribucion espacial.

5.8. Andlisis de prediccion del error humano.
5.9. Tablas de Repertorio.

5.10.Jerarquia de Tareas.

5.11.Modelo de Tareas Clave.

Tema 6: Ingenieria Concurrente .

6.1. Introduccion.

6.2. Que es la Ingenieria Concurrente.

6.3. Disefio tradicional frente a disefio concurrente.
6.4. Donde se sitla la Ingenieria Concurrente en el proceso de disefio .



6.5. Ventajas e inconvenientes.

6.6. La Ingenieria Concurrente y su entorno.
6.7. Algunas aplicaciones practicas. Disefio mecénico y montaje
Tema 7: Impacto ambiental.

7.1. Introduccidén al medio ambiente.

7.2. DFE. Disefio para el medio ambiente

7.3. Gestion medioambiental de calidad.

7.4. Normas medioambientales internacionales.
7.5. Analisis del ciclo de vida.

Tema 8. T.R.l.Z.

8.1. Introduccién.

8.2. EI TRIZ en el proceso de disefio.

8.3. Ventajas e inconvenientes.

8.4. Método de resolucién de problemas.

8.5. Herramientas de TRIZ.

8.6. Conclusiones.

Tema 9: Bionica y Disefio.

9.1. Introduccioén.

9.2. Desarrollos de sistemas.

9.3. Andlisis bidnico .

9.4. Ejemplos aplicados.

9.5. Aplicacion a la arquitectura y la ingenieria. Torre biénica.

7. Bibliografia
7.1. Bibliografia basica:

Cdédigo Técnico de la Edificacion
7.2. Bibliografia complementaria:

Aguayo Gonzalez, Francisco. Metodologia del disefio industrial. Ra - Ma.

Olea, O. Metodologia para el disefio urbano, arquitecténico, industrial y grafico .Trillas.
Bonsieppe, G. Teoria y practica del disefio industrial . Gustavo Gili.

Jones, J. Disefiar el disefio. Gustavo Gili.

Arguelles Alvarez, Ramon. La Estructura Metélica Hoy.

John R. Hartley. Ingenieria concurrente.

8. Sistemas y criterios de evaluacion.
8.1. Sistemas de evaluacion:

» Examen de teoria/problemas
» Seguimiento Individual del Estudiante
» Examen de practicas

8.2. Criterios de evaluacion y calificacion:

La evaluacion del alumnado procurara una valoracion del grado de asimilacion de conocimientos en base a los contenidos.
La forma de determinar esta valoracion sera: Examen tedrico-practico: Se celebrara durante el curso y consistira en una
exposicidn en grupos de dos alumnos en clase de un tema de la asignatura asignado por el profesor. Su contenido versara
sobre aspectos tedricos, practicos o tedricos - practicos, correspondientes a las materias desarrolladas en clase y donde se
puedan apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de analisis y destrezas conseguidas por el
alumno. (30%). Competencias evaluadas: CB4,G07,G10,T01,T02. Realizacién de trabajos e informes: Se realizaran en el
laboratorio de informatica. La evaluacion se harda mediante la calificacion de un trabajo resumen de todo el curso consistente
en la elaboracién de un proyecto de disefio industrial propuesto por el profesor. Dicho proyecto se ird desarrollando durante
el cuatrimestre en las clases practicas en las aulas de informatica. (60%). Competencias evaluadas:
CB2,CB5,G04,G07,G09. Examen de practicas: A lo largo del curso se propondran una serie de ejercicios relacionados con
los conocimientos tedricos que se van adquiriendo. Estos ejercicios seran corregidos por el profesor y en presencia del
alumno en horas de tutorias. Seran obligatorios, y seran tenidos en cuenta a la hora de la evaluacion final del alumno (10%).
Competencias evaluadas: G01,G09. Otros criterios que se consideren necesarios para la evaluacion global de la asignatura
seran debidamente comunicados a los alumnos. Calificaciones y revision de practicas y trabajos: Una vez corregidos los
trabajos, se expondra la relacion de alumnos con la calificacion obtenida, utilizando para ello el tablén de anuncios
correspondiente. En la citada relacion se fijara el lugar, fecha y horario para que aquellos alumnos que lo deseen puedan
revisar sus trabajos. Con caracter general: La asignatura se supera si se tiene aprobadas las practicas, y la calificacién del
trabajo final no es inferior a 5 puntos. La asignatura se considerara aprobada o suspensa en su totalidad en cada una de las
convocatorias oficiales. La no realizacion y superacion de las practicas de laboratorio supone la no evaluacién de la parte
tedrica
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#1 2.76 0 1.5 0 0 Temal
#2 2.76 0 1.5 0 0 croquizacion 1 Tema 1l
#3 2.76 0 1.5 0 0 Tema 2
#4 2.76 0 15 0 0 croquizacion 2 Tema 3
#5 2.76 0 15 0 0 Tema 3
#6 2.76 0 1.5 0 0 Tema 3
#7 2.76 0 1.5 0 0 perspectivas 1 Tema 4
#8 2.76 0 1.5 0 0 Tema5
#9 2.76 0 1.5 0 0 perspectivas 2 Tema5
#10 2.76 0 15 0 0 Tema 6
#11 2.76 0 15 0 0 Tema 6
#12 2.76 0 21 0 0 Tema 7
#13 2.76 0 0 0 0 Tema 8
#14 2.76 0 0 0 0 Tema 9
#15 2.76 0 0 0 0 disefio interior de un local Tema 9

41.4 0 18.6 0 0




